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Manual for the MICRO SOLUTION (MS)
IMPLANT KIT

m About the Product

The MS Implant KIT contains Osstem MS
Implant treatment tools for the restoration of
defective teeth.

m Cleaning the KIT

Clean the treatment tools after use as follows:

1. After treatment, clean the tools using the conventional
method, i.e., by soaking them in alcohol.

2. After cleaning the tools with distilled water or under
running water, remove any remaining blood stains
and foreign matter completely.

3. Remove moisture completely using a dry cloth or
aheat fan.

4. Insert and secure the moisture-free treatment tools
into correct slots of the KIT.

5. After setting the tools, sterilize (132°C for 15
minutes) the KIT in an Autoclave and store at
room temperature.

m Cautions
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[Figure. Baseline of Laser Marking]

4. The drill may be used for up to 50 times.

5. The driver may be used for up to 50 times. The
maximum allowable torque of a 0.9 hex driver is
20Ncm, and that of a 1.2 hex driver, 35Ncm.

6. For the connection of a drill to the drill extension,
let the flat handle tip face the opposite side of the
slot. Avoid excessive force during the connection.

7.Separate all used tools immediately after the
treatment and store them at room temperature
after cleaning and drying.

8. Do not leave the instruments in a place vulnerable

1. When drilling, move the hand piece perpendicularly
in an up and down (pumping) motion.

2. Be sure to spray saline solution during drilling to
reduce the friction heat with the bone.

3. The Laser Marking indicates the drilling depth
levels. The bottom line of the markings serves as
the baseline. For the Laser Marking of all tools,
10mm and 11.5mm lines are marked Thickly.

to .
9.Be sure to sterilize these medical tools in the
Autoclave before use. (132°C, 15 minutes)

10. Do not use hydrogen peroxide as disinfectant
and cleanser (may cause damage or discoloration
of the TiN coating, Laser Marking and color coding).

11. This product comes with a ONE (1) year warranty
from the date of its purchase.



Manuale per il KIT MICRO SOLUTION
(MS) IMPLANT

u Informazioni sul prodotto

11 KIT MS Implant contiene gli strumenti MS
Implant Osstem necessari per il restauro dei
denti mancanti.

u Pulizia del KIT

Dopo I'uso, pulire gli strumenti utilizzati per il

trattamento come indicato di seguito:

1. Dopo il trattamento, pulire gli strumenti utilizzando
il metodo convenzionale, cio¢ immergendoli in alcol.

2. Dopo aver pulito gli strumenti con acqua distillata
0 con acqua corrente, rimuovere completamente
ogni traccia di sangue o di materiale estraneo.
3. Rimuovere completamente I'umidita utilizzando
un panno asciutto o un ventilatore ad aria calda.
4. Inserire e bloccare gli strumenti da trattamento
privi di umidita residua negli appositi spazi
all’interno del KIT.

5. Dopo aver impostato gli strumenti, sterilizzare il
KIT in Autoclave (a 132°C per 15 minuti) e
conservare a temperatura ambiente.

= Attenzione

1. Durante la foratura, muovere su e gili I'impugnatura
in modo perpendicolare (con azione di pompaggio).

2. Durante la foratura, non dimenticare di spruzzare
la soluzione salina per ridurre il calore generato
dalla frizione con I’0sso.

3.1l Laser Marking indica la profondita di foratura.
La linea inferiore degli indicatori serve da linea
di base. Su tutti gli strument, le linee di marcatura
laser relative a 10mm e 11,5mm sono pill spesse.
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[Figura. Riferimento della marcatura laser]

4.1l trapano puo essere utilizzato fino a 50 volte.
5. 1l trapano pud essere utilizzato fino a 50 volte. La
coppia massima per un mandrino d'attacco esagonale
da0,9 & 20 Nem e quello per un mandrino d'attacco
esagonale da 1,2 & 35 Nem.
6. Per collegare il trapano all’apposita prolunga fare
in modo che I’estremita piatta dell’impugnatura si
trovi sul lato opposto della fessura. Non applicare
una eccessiva forza durante il collegamento.
7. Immediatamente dopo il trattamento, separare tutti
gli strumenti utilizzati e, dopo averli puliti e asciugati,
conservarli a temperatura ambiente.
8.Non lasciare gli strumenti in luoghi a rischio di
contaminazione.
9. Prima dell’uso, non dimenticare di sterilizzare gli
strumenti in Autoclave. (a 132°C per 15 minuti)
10.Non utilizzare perossido di idrogeno per sterilizzare
e pulire gli strumenti (puo danneggiare o decolorare
il rivestimento, la marcatura laser e il codice colore).

11.Questo prodotto viene fornito con una garanzia
di UN (1) anno dalla data del suo acquisto.

Manuel du KIT D’IMPLANT MICRO
SOLUTION (MS)

u A propos du produit

Le MS Implant KIT contient les outils de traitement
Osstem MS Implant nécessaires pour la restauration
des dents malades.

m Nettoyage du KIT

Apres utilisation, nettoyez les outils de traitement

de la fagon suivante :

1. Apres le traitement, nettoyez les outils en
procédant selon la méthode conventionnelle,
c’est-a-dire en les immergeant dans de Ialcool.

2. Rincez ensuite les outils a I'eau distillée ou sous
I’eau du robinet et éliminez toute trace de sang ou
de corps étranger.

3. Séchez entierement les outils a I’aide d’un linge
propre ou d’un séchoir.

4. Insérez soigneusement les outils de traitement séchés
dans les emplacements correspondants du KIT.

5. Une fois les instruments mis en place, stérilisez (a
132°C pendant 15 minutes) le KIT dans un
Autoclave et stockez-le & température ambiante.

m Attention

1. Lors du forage, manipulez le manche de fagon
perpendiculaire, en effectuant un mouvement de
haut en bas (de pompage).

2. Veillez a bien vaporiser une solution saline au cours
du forage afin de réduire la chaleur produite par le
frottement sur I'os.

3. Le Laser Marking indique les niveaux de profondeur
de forage. La ligne inférieure des marquages sert
de ligne de base. Sur chacun des outils, les marques
de reperes de 10 mm et de 11,5 mm correspondent
ades lignes plus épaisses.
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[Figure. Ligne de base de repére laser]

4. Le foret peut étre utilisé jusqu'a 50 fois.

5. Le tournevis peut étre utilisé jusqu'a 50 fois. Le
couple de torsion maximal autorisé d’un tournevis
hexagonal 0,9 est de 20 Nem ; celui d’un tournevis
hexagonal 1,2 est de 35 Nem.

6. Pour fixer un foret a I’extension de foret, mettez
I’'embout & manche plat en face du coté opposé de
a fente. Evitez d’appuyer trop fort lors de la fixation.

7. Séparez immédiatement les outils utilisés apres le
traitement et conservez-les a température ambiante
une fois nettoyés et séchés.

8. Ne laissez pas les instruments dans un endroit o
ils risquent d’étre exposés a une contamination.

9. Veillez a bien stériliser ces instruments médicaux
dans I’Autoclave avant de les utiliser. (2 132°C
pendant 15 minutes)

10. N'utilisez pas de dioxyde d’hydrogéne pour la
désinfection et le nettoyage (risque d’entrainer
un endommagement ou une décoloration de I'étamage,
des reperes laser et des reperes de couleurs).

11. Ce produit bénéficie d'une garantie d'UN (1) an
a compter de la date d'achat.



Manual de uso del KIT DE IMPLANTES MICRO
SOLUTION (MS)

m Descripcion del producto

El MS Implant KIT contiene los instrumentos
para el tratamiento del Osstem MS Implant para
la reconstitucion de dientes defectuosos.

m Limpieza del KIT

Meétodo para limpiar los instrumentos después de usar:

1. Después del tratamiento, limpie los instrumentos con
un método convencional, por ejemplo, sumérjalos en
alcohol.

2. Después de limpiar los instrumentos con agua
destilada o bajo el chorro de agua, quite por completo
cualquier resto de sangre o materia extrafia.

3. Seque exhaustivamente con un trapo seco o con
un ventilador de aire caliente.

4. Guarde y asegure los instrumentos bien secos en
los espacios correspondientes del KIT.

5. Después de ubicar los instrumentos, esterilice el KIT
(a 132°C durante 15 minutos) en Autoclave y guarde
a temperatura ambiente.

m Precauciones

1. Al perforar, mueva la pieza manual perpendicularmente
hacia arriba y hacia abajo. (movimiento de bombeo)

2. Asegiirese de rociar suficiente solucién salina durante
la perforacién para reducir el calor producido por la
friccién con el hueso.

3. El Laser Marking indica el nivel de profundidad de la
perforacion. La linea inferior de las marcaciones sirve
como linea de base. La marcacién ldser de las lineas de
10 mm y 11,5 mm son mds gruesas en todos los
instrumentos.
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[Figura. Linea base de marcacion con laser]

4. La fresa se puede utilizar hasta un mdximo de 50 veces.

5. El tornillo se puede utilizar hasta un maximo de 50
veces. La mdxima torsion posible para un tornillo
hexagonal de 0,9 es de 20 Nem, y de 35 Nem para
uno de 1,2.

6. Para conectar el tornillo a la extensién del Drill, el
extremo del mango plano se debe orientar hacia el
lado opuesto de la ranura. Evite usar demasiada
fuerza durante la conexidn.

7. Después del tratamiento separe los instrumentos
utilizados de inmediato, y gudrdelos limpios y secos
atemperatura ambiente.

8.No guarde el instrumental en un lugar susceptible
de contaminacion.

9. Asegiirese de esterilizar todos los instrumentos
médicos en Autoclave ante de usarlos.

(a132°C durante 15 minutos)

10. No utilice peréxido de hidrégeno para limpiar o
desinfectar (puede dafiar o decolorar el revestimiento
de zinc, la marcacion laser o el c6digo de colores).

11. Este producto posee garantia por UN (1) afio a
partir de la fecha de compra.

Handbuch fiir das MICRO SOLUTION
(MS) IMPLANTAT-KIT

= Uber das Produkt

Das MS Implant KIT enthilt Instrumente fiir
das Osstem MS Implant zum Ersatz fehlender
Zihne.

m Reinigung des KITs

Reinigen Sie die Behandlungsinstrumente nach

Gebrauch wie folgt:

1.Nach der Behandlung die Instrumente mit
herkémmlichen Verfahren, d.h. durch Einlegen in
alkoholische Desinfektionsldsung, reinigen.

2. Nach Abspiilen der Instrumente mit destilliertem
oder flieBendem Wasser jegliche Blutreste und
Verunreinigungen vollstindig entfernen.

3. Mit einem trockenen Tuch oder einem Heifluftgebliise
vollstandig trocknen.

4. Die absolut trockenen Instrumente in die korrekten
Fassungen des KIT stecken und dort fixieren.

5. Sterilisieren Sie das KIT nach dem Einsetzen der
Instrumente bei 132°C fiir 15 Minuten in einem
Autoklaven, und lagern Sie es bei Raumtemperatur.

m Vorsicht

1. Bewegen Sie beim Bohren das Winkelstiick senkrecht
auf und ab (wie bei einem Pumpvorgang).

2. Sprithen Sie wihrend des Bohrens eine Salzlosung
auf den Knochen, um die Reibungshitze zu reduzieren.

3. Die Lasermarkierung zeigt die unterschiedlichen
Bohrtiefen an. Der Unterrand der Markierungen
dient als Ausgangspunkt. An allen Instrumenten
sind die Linen fiir 10 mm und 11,5 mm fett markiert.
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[Abbildung: Basislinie der Lasermarkierung]

4. Der Bohrer sollte nicht mehr als 50 Mal verwendet
werden.

5. Der Schraubendreher sollte nicht mehr als 50 Mal
verwendet werden. Das maximal zulissige Drehmoment
eines 0,9-Sechskant-Schraubendrehers betrégt 20
Nem, das eines 1,2-Sechskant-Schraubendrehers
35 Nem.

6. Um einen Bohrer mit der Bohrerverlingerung zu
verbinden, positionieren Sie die Spitze des planen
Bohrerschafts gegeniiber dem Schlitz. Wenden Sie
dabei keine iiberméBige Kraft an.

7. Nach der Behandlung alle verwendeten Instrumente
sofort zerlegen und nach dem Reinigen und
Trocknen bei Raumtemperatur aufbewahren.

8. Die Instrumente diirfen nicht an einem Ort gelagert
werden, an dem Kontaminationsgefahr besteht.

9. Die Instrumente miissen vor der Verwendung in
einem Autoklaven sterilisiert werden. (132°C, 15
Minuten)

10. Zur Reinigung und Desinfektion kein Wasserstoffperoxyd
verwenden (kann zu Beschidigung oder Verfirbung
der TiN Beschichtung, Lasermarkierung und
Farbkodierung fiihren).

11. Die Garantiezeit fiir diese Produkte ist fiir EIN
(1) Jahr giiltig von dem Einkaufdatum.



Manual para o KIT de IMPLANTE
MICRO SOLUTION (MS)

m Sobre o produto

O MS Implant KIT contém ferramentas de
tratamento Osstem MS Implant para a
restauragdo de dentes defeituosos.

m Limpeza do KIT

Limpe as ferramentas do tratamento depois de

usd-las da seguinte maneira:

1. Depois do tratamento, limpe as ferramentas utilizando
o método convencional, ou seja, mergulhando-as em
dlcool.

2. Depois de limpar as ferramentas com dgua destilada
ou debaixo de um jato de dgua, remova completamente
qualquer mancha de sangue e material estranho
que encontre.

3. Elimine completamente a umidade usando um
pano seco ou uma secadora.

4. Insira e fixe as ferramentas para o tratamento, sem
umidade, nos slots correctos do KIT.

5. Depois de ajustar os instrumentos, esterilize (a
132°C por 15 minutos) o KIT em um Autoclave e
guarde-o a temperatura ambiente.

m Cuidado

1. Quando for feita a perfuragio, mova a peca manual
perpendicularmente em movimento vertical
(bombeamento).

2. Assegure-se de pulverizar solugio salina durante
a perfuragdo para reduzir o calor devido a fric¢io
com 0 050.

3. A Laser Marking indica o nivel de profundidade
da perfuracdo. A linha inferior das marcas serve
como linha de base. Para as marcas de laser de
todas as ferramentas, as linhas de 10 mme 11,5 mm
estdo marcadas espessamente.
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4. Uma broca pode ser usada até 50 vezes.

5. Uma chave de fenda pode ser usada até 50 vezes.
O torque médximo permitido para uma chave de
fenda hexagonal de 0,9 hex é de 20Nem e 35Nem
para uma chave de fenda hexagonal de 1,2.

6. Para a conexdo de uma broca a uma extensdo da
Broca, vire a extremidade plana do cabo para o
lado oposto da fenda. Evite o uso de forca excessiva
durante a conexao.

7. Separe imediatamente todas as ferramentas usadas
depois do tratamento e guarde-as em temperatura
ambiente, depois de limpd-las e secd-las.

8. Ndo deixe os instrumentos em um local vulnerdvel
a contaminagio.

9. Assegure-se de esterilizar estes instrumentos médicos
em um Autoclave antes de usd-los. (a 132°C por
15 minutos)

10. Nao use dgua oxigenada como desinfetante e

limpador (pode provocar estragos e descoloragio
da marca de laser, da capa de TiN e do cddigo de
cores).

11. Este produto vem com UM (1) ano de garantia a

contar a partir da data da sua compra.

Anvindarmanual for MICRO SOLUTION
(MS) IMPLANT KIT

m Produktbeskrivning

MS Implant KIT innehéller behandlingsverktyg
fran Osstem MS Implant for dterstillning
av skadade tinder.

m Rengoring

Rengtr verktygen efter anvéndning pa foljande sitt:
1. Efter behandling, rengdr verktygen pi ett
konventionellt sitt dvs. genom att ligga dem
i alkohol.

. Efter rengoring av verktygen med destillerat
vatten eller under rinnande vatten, avligsna
fullstindigt kvarvarande blodrester och frimmande
materia.

. Torka fullstindigt genom att anvénda en torr trasa

eller viirmeflakt.

Placera de torra verktygen korrekt i sina

respektive fack i kitet.

. Aterplacera och siikra de torra behandlingsinstrumenten
pa sina respektive platser i kitet. Sterilisera
(132°C i 15 min.) kitet ien autoklav och forvara

det i rumstemperatur.

o

w

bl

w

u Forsiktighetsatgarder vid
anvandning och rengoring

1. Vid borrning, for vinkelstycket vinkelritt i en upp
och ned rorelse (pumpande).

2. Var noga med spolning med koksaltlosning vid
borrning for att minska friktionsvirme mot benet.

3. Lasermarkeringarna ir djupmarkeringar. Den
nedersta ringen dr baslinjen, 10mm till 11,5mm,
och ér bredare markerad pa alla borr.
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[Bild, Baslinjen av lasermarkeringen]

< 1

4. Borren dr ateranvandbara upp till 50 ggr.

5. Biraren kan anviindas upp till 50 ggr. Maximalt
tillitna momentdraget for 0,9 hexagonbirare ir

20Ncm och for 1,2 hexagonbéraren 35Nem.

6. For sammansittning av borr med borrforlingare,
vind den platta sidan av borrskaftet mot den
motsatta  sidan i borrforlingaren. Undvik
Overdriven kraft vid sammansittning.

7. Separera upp alla anvinda instrumenten efter
operationen och rengér, torka och forvara dem i
rumstemperatur.

8. Forvara inte instrumenten i en miljo med risk for
kontamination.

9. Sikerstdll att instrumenten ér autoklaverade fore
anvindning (132°C i 15 min.).

10. Anvind inte viteperoxid som desinfektions-
eller rengoringsmedel (kan orsaka skador eller
missfirgningar pd TIN beldggningen, laser
mirkningen och firgkodningen).

11. Produkten har ETT (1) ars garanti fr.o.m.
ink6psdatum.



MICRO SOLUTION (MS) IMPLANT KIT
Hasznalati utasitas

A termékrdl
Az MS Implant KIT készlet Osstem MS Implant
eszkozoket tartalmaz fogpétldshoz.

m A készlet tisztitasa

Haszndlat utdn tisztitsa meg az eszkozoket a kov.

mddon:

1. A kezelés utdn az eszkozoket a hagyomdnyos
mddon, alkoholba dztatva tisztitsa le.

2. Ezutdn blitse le desztilldlt vagy folyé vizben,
teljesen eltdvolitva minden vérfoltot, vagy egyéb
maradvanyt.

3. Torélje szdrazra az eszkozoket.

4. A szdraz eszkozoket helyezze be a készletdobhoz
megfelel6 bemélyedésbe.

5. Miutdn berogzitette az eszkozoket a helyiikre,
sterilizdlja a készletet autoklavban (132°C-on, 15
percig), majd térolja szobahGmérsékleten.

n Ovintézkedések
1. Firds kozben mozgassa a fiirt merSlegesen fel-le

(pumpdl6é mozgds).
2. Firds kozben haszndljon sdoldatot, hogy a
csontban keletkezett strloddsi hé csokkenjen.
3. A firén 1év6 jelzések a firds mélységét
mutatjdk. A jelzések legalsé vonala az alapvonal.
Mindegyik firon vastag vonal jelzi a 10-11,5mm-t.
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[Kép, a firé jeldlése]

b

A fiir6t maximum 50-szer lehet haszndlni.

w

. A becsavaré kulcsot maximum 50-szer lehet
haszndlni. A maximdlisan megengedett forgato
nyomaték 0,9-es hatszogi becsavard kulcsndl
20Ncm, 1,2-esnél pedig 35Nem.

. A fiir6t a lapos végénél csatlakoztassa a fiirg

=N

meghosszabbitdsahoz tiilzott erdkifejtés nélkiil.

=

. A haszndlt eszkozoket tartsa elkiilonitve, majd
tisztitds és szdritds utdn tarolja szobahGmérsékleten.

8. Ne hagyja az eszkozoket olyan helyen, ahol
beszennyezdhetnek.
9. Haszndlat  el6tt  sterilizdlja az  eszkozoket

autoklavban ( 132 °C-on, 15 percig).

10. Sterilizdldsdhoz és tisztitdsahoz ne haszndljon
hidrogén-peroxidot ( elszinezodést okozhat)!
11. A termékre a vdsdrldstél szamitott 1 éves

garancia érvényes.

PyKOBOHCTBO 110 UCITOJIb30BAHNIO
KOMIIJIEKTA UMITTAHTATA MICRO
SOLUTION (MS)

m [lHdbopmaums o npoaykTe
B kommnexr nmnnanrata MS Implant KIT Bxogsim

nxetpymenTbl Osstem MS Implant, npumensiembie
MU pecTaBpari AeeKTHBIX 3yGoB.

m QuucTka komnnekra KIT

I'[p()ueuypa OYHUCTKH MHCprMCHTOB nocne

HCTIONb30BaHMS.

1. Tocste HCTONB30BaHMS CIEYET OYUCTHTh
MHCprMCHTbI ()6hllIHI>>IM CIIOCOG()M‘ T.C. llOl"py3MB
1IX B CIHPT.

2. Tocnie MPOMBIBKH HHCTPYMEHTOB JICTIIIPOBAHHOI
WM TPOTOYHOI BOJIOI MOMHOCTBIO YJlaiTe Bee
OCTaBILMECS NSTHA KPOBU M HHOPOJIHBIE Tela.

3. TTONMHOCTBIO  BBICYIUHTE MHCTPYMEHTBI CYXOii
TpﬂllKOﬁ Wi BCHTHJ’IHTOPOM C TeIbIM BOB,‘U’XOM,
4.BcraBbTe 1 3aKpEMHTE CYXIE HHCTPYMEHTBI B

COOTBETCTBYIOLME rHe3ja B Kommekre KIT.

5. Tocnie YCTaHOBKH HHCTPYMEHTOB CTEPIII3YiiTE
(132°C B Teuenne 15 mumyr) KIT B aBrokiase,
XpaHHUTE PI KOMHATHOIT TeMIeparype.

u [Tpepynpex aeHms

1.TIpu cBeprieHmin nepemelaiTe HAKOHEUHHK
TNepNeHKY/ISPHO BBEPX 1 BHU3
(HakauMBAOLLEE BIDKCHILE).

2. TIpu cBeprieHui He 3a0bIBaiiTe BIPbICKIBATH
COTIEBOIT PACTBOP 1t CHILKEHUS TeMIIEPATypbI
TPEHNs.

3. Laser Marking yka3biBaeT riyOiHy CBEpIICHIS.
Hizknsis yacTh OTMETKH SIBISETCS HCXOJHOI
ouKoi. [ obosnavers 10— 1 11.5-vummverposbix
Pa3MEPOB HCTIOMB3YKOTCS TONICTHIE JIMHUH. SPEsse.
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4. Bop mosxer ncnonb3osarsest S0 pas.

5. Knrou mosker ucriob3oBarbest S0 pas. MakcumaibHo
JOMYCTHMBIT KPYTAL MOMEHT LIECTHTPAHHOrO
kitoua 0,9 — 20 Hewm, wectnrpanxoro kiroya 1,2
-35Hem

6. [Tt nojicoejyHeHnst 6opa K yIMHUTEN0 Gopa
HANpaBbTe MIIOCKHIT HAKOHEUHHK PYUKH K 00paTHOit
cTOpoHe BbleMKH. He pekomenjiyercs npiarath
upe3MepHbIE YCHIIHs IPH NOfCOE/MHEHHIL.

7. To 3aBeplIIeHHN TIEYEHUS HEMEVIEHHO OTJIeTHTe
BCe HHCTPYMEHTBI DY OT [IPYra, OUHCTHTE HX,
BBICYLLIITE 1 XPaHHTE NPH KOMHATHOI TeMrepaType.

8. He ocTapnsiiTe HHCTPYMEHTbI HA MOBEPXHOCTSIX,
TIPE/ICTABIIAIONIMX PHCK KOHTAMUHALIH.

9. Tlepen Hcnoms30BaHHeM HEOGXOIMO CTEPUITH30BATh
MEJJMUMHCKHE HHCTPYMEHTBI B ABTOKJIaBe.
(132°C B reuenne 15 mumyr)

10. 3anperaercst HCMONb30BaTh NEPEKHCH BOJOP
071 B KauecTBe /le3MHHIIPYIOLIEro i MOIOIIEro
cpejicTBa (310 MOXKET NPHBECTH K HAPYIICHIIO
1t obecuBeynBaniio nokpbitis TiN, nasepHoit
Ma  PKHPOBKI H LIBETOBBIX METOK).

11. Dror nponykr nocrasnsiercst ¢ rapanrueit OIH
(1) ron co aHst MOKyMKH.
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US,GB ~ Caution, consult accompanying documents
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RU - Meps! np yKasaHsl B

DE - Vorsicht, bitte beachten Sie beiliegende Dokumente
TW 2R, HRBIE S BRI S
ES - Precaucion, consulte los documentos adjuntos

SE - Forsiktighet, studera medfoljande dokumentation
FR - Attention, consulter les documents connexes

PF - Ateng&o, consultar os documentos acompanhantes
IT - Attenzione, consultare la documentazione allegata
HU - Figyelem: olvassa el a mellékelt dokumentumokat
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US,GB - Catalogue number

ES - Nimero de catalogo
SE — Katalognummer

CN-BR&S FR - Numéro de catalogue
RU - Homep B kaTanore PF - Numero do catalogo
DE - Katalognummer IT - Numero di catalogo
TW - B 5555 HU - Katalégusszam
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US,GB - Manufacturer
CN - iR
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DE - Hersteller
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ES - Fabricante
SE - Tillverkare
FR - Le fabricant
PF - O Fabricante
IT - Produttore
HU - Gyérté
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